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							金協昌科技秉持「先進科技 專業領先 掌握契機 創造卓越」之一貫宗旨，累積三十餘年的技術和經驗，配合人才培訓、研發設計及生產具有前瞻性的產品，並引進國內外最先進設備，致力於印刷電路板接單生產以符合客戶的需求，開創公司永續經營的未來。
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